Future Technologies from SENDAI　フォトコンテスト高校生部門参加申込用紙

シンポジウム会期：2024年11月25日(月)～28日(木)
テクニカルセッション　11月25日～27日　テクニカルツアー　11月28日
テクニカルセッション会場：仙台国際センター展示棟


太枠内にご記入の上，応募作品とともに，メールでご応募ください。

	項目
	記入欄

	１．お名前：投稿者，連名者，指導教員（姓と名の間は半角スペース）
	

	２．学校名

	

	3.  指導教員の連絡先e-mail
	

	4. 作品（写真/動画）のタイトル(20文字以内)

	

	5. 作品(写真/動画)の概要（100文字以内）

	










送付先：sensorsympo_2024@semiconportal.com　
お問い合わせ先：
第41回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム事務局
株式会社セミコンダクタポータル
Tel: 03-6807-3970　E-mail: sensorsympo_2024@semiconportal.com 
